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有关单位： 

为深入贯彻落实习近平总书记关于揭榜挂帅工作的重要指

示精神，加快推动未来产业创新发展，请按照工业和信息化部

办公厅《关于组织开展 2023 年未来产业创新任务揭榜挂帅工

作的通知》要求，积极参与未来产业创新任务揭榜挂帅申报工

作。 

请于 2023 年 11 月 10 日 17:00 前，将申报书纸质版一

式 3 份（加盖公章）报送至世博村路 231 号汇博中心 326 室

（韩东宇 13162535162）。 
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联系方式： 

软件和信息服务业处，王新刚，23117602（元宇宙方向）； 

人工智能发展处，俞晨昊，23112787（人形机器人、脑机

接口、通用人工智能方向）； 

技术进步处，金智献，23117641（综合）。 

特此通知。 

 

附件：工业和信息化部办公厅关于组织开展 2023 年未来

产业 

创新任务揭榜挂帅工作的通知 

 

 

 

上海市经济和信息化委员会 

2023 年 10 月 8 日  
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上海市经济和信息化委员会办公室 2023年10月9日印发 
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